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Version 8.5 Update

Installieren der neuen Pulsonix Version

Es wird empfohlen alle Libraries, Designs, Technologien, Profile Files und Report Files zu sichern, bevor
Sie das Update installieren. Es ist stets empfehlenswert, regelmafBig Backups zu erstellen, falls es mal
zu technischen Problemen kommt.

Um Pulsonix zu installieren, legen Sie bitte die CD ein oder klicken Sie auf das heruntergeladene
Installationsfile. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie kénnen Pulsonix 8.5 Gber
die bestehende Pulsonix Version installieren. Eine bessere Lésung ist es aber, zuerst die alte Version zu
deinstallieren.

Lizenzierung

Die Version 8.5 bendtigt ein neues Lizenzfile. Diese erhalten Sie vom tecnotron Support Team. Uber-
schreiben Sie dann einfach das vorhandene Lizenzfile mit dem Neuen. Wenn Sie bereits eine Version
von Pulsonix auf |hrer aktuellen Maschine installiert haben, klicken Sie bei der Installation bitte auf No
Change in Licensing.

Windows XP Unterstitzung

Microsoft beendete die Unterstitzung fir Windows XP im April 2009. Aufgrund der weitverbreiteten
Verwendung von XP hat Pulsonix den Support fir Windows XP weitergefGhrt.

Unter Bericksichtigung der Pulsonix Support Politik, und aufgrund der Tatsache, dass Windows 8 seit
zwei Jahren auf dem Markt ist, wird dieses die letzte Version sein, die unter Windows XP unterstitzt wird.

Weitere Informationen zur Unterstitzung unterschiedlicher Windows Versionen finden sich auf der
Website www.pulsonix.com in der Sektion unter O/S Life Cycles.

tecnotron 4
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Funktionen, die noch in V8.0 gedéindert oder hinzugefiigt wurden

In den folgenden Beschreibungen finden Sie Funktionen, die in spaten Verdffentlichungen des Pulsonix
~ V8.0 erschienen sind oder gedndert wurden.

Ariadne Import (Advanced Import Option)

Im Import Ariadne Dialog gibt es eine neue Checkbox, Add Net Class for each Net, die Netzen,
welche im Ariadne Design keiner Netzklasse zugewiesen waren, eine Netzklasse zuordnet.

LPKF Output

Im LPKF Setup Dialog gibt es eine neue Option Separate Plots For All Slots. Slots sind nicht-
runde Ausfrésungen (Lang-Lécher) und kénnen auf zwei unterschiedlichen Arten ausgegeben werden:
geroutet als NC Drill Excellon Typ oder gestanzt.

Generating drive files for LPKF prototyping equipment

—Plotz To Create Component Mame:

[7]SolderPasteT op -
SoldertaskTop
TopLayer
TewtTop

Pint ames
Layer2

Layer3
BottomLayer

[ Mames to Copper Layer ]

[ Autoplace Mames ]

Electrical Layers

V| TextBottom 28 ] ]
n e e Coordinate Format: i -
Hame...| [ A00n | [ a1k | [ Rebid.. |
. Drrillirg
—Output File Mame
C\Usershau TECWD eskiophtemptLibpebt gf|| | Coordinate Fomat
Text ltemnz

Visit the LPKF Web

|| Separate Plots For &l Text tems

Slots
Separate Plots For &1 Slots

Panels

Output Each PCE Design Contents

tecnotron 7
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Neuheiten in allen Editoren

Anderungen beim Rearrange Multiple ltems Befehl

Die Rearrange Multiple Items Option Iasst Sie nun Pads mit unterschiedlichen Styles und Kom-
ponenten mit unterschiedlichen Symbolen ausrichten. Das ist besonders hilfreich beim Ausrichten von
unterschiedlichen Pads im Footprint Editor, oder von Komponenten mit unterschiedlichen Footprints in
einem Design.

R =

= &
e i
piagmnGL Aminienina; wminmeLnL

Neuer Enhanced Graphics Modus

Eine neue Option (die bei der Installation von Pulsonix 8.5 automatisch eingeschaltet wird) steht zur
Verwendung von Enhanced Graphics in Pulsonix zur Verfigung. Dieser neve Modus kann im
Options > Display Dialog umgeschaltet werden.

Neue Hot-Key Befehle fir Dockable Windows

Es gibt neue Hot-Key Befehle, fur einige der Dockable Windows. Sie erlauben wahrend der Arbeit einen
schnelleren Zugriff auf diese Befehle:

Find Bar Layers Bar Both Errors Bars Component Bin:
Select All Find Items All Layers On Find Error Delete From Bin
Select Visible Find Items | All Layers Off Delete Error
Refresh Find Bar This Side On Lock/Unlock Error

This Side Off Toggle Sort Order

tecnotron 3
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Hinzufigen eines Parts zu einem Design aus dem Bibliotheks Manager

Sind der Bibliotheks Manager und ein Schaltplan- oder PCB-Design gedffnet, kann ein Part direkt aus
dem Part Dialog des Bibliotheks Managers in das Design platziert werden. Dafir darf nur ein Part selek-
tiert sein. Das Part kann wahlweise in die Bin oder direkt ins Design gelegt werden.

=

Maove...

FLCC 440

Impart...

Wizard...
Make Librares

Database...

[ Add To Design ] [ Add To Comp Bin |1

Technology File

-1 I

[Maone] -

Close ] [Ut_:emehmen] [ Hilfe:

Drag & Drop zum Bibliotheks Manager

Fir einige Dateiformate ist es mdglich die Datei per Drag & Drop auf den Bibliotheks Manager abzulegen.
Alle enthaltenen Bibliotheksinformationen werden dann Gbernommen. Das kann jede Kombination aus
Schaltplan Symbolen, PCB Footprints und Parts sein. Diese Methode funktioniert fir die Dateiformate
Symbole, PCB Footprints, Parts, Schaltplane und PCB Designs. Mit Ablegen der Dateien auf dem
Bibliotheksmanager dffnet sich der Import Manager Dialog, der dann durch den Prozess fihrt.

Unterstitzung fir zusdtzliche externe Bibliotheken

Durch die neue PLX Native ASCIl Format Datei, kann Pulsonix nun zusétzliche externe Bibliotheken
untersttzen, die von den Firmen PCB Libraries, Accelerated Designs (Ultra Librarian) und SnapEDA
bereitgestellt werden. Jeder Anbieter liefert unterschiedliche und einzigartige Féhigkeiten bei der Erstellung
von Bibliotheken.

Jeder dieser Bibliotheksanbieter schreibt nun das *.plx Format, welches in den Pusonix Bibliotheks Manager
eingelesen werden kann, wobei die vorher beschriebene Drag & Drop Methode zum Einsatz kommt.

tecnotron :
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Unterdricken der Properties beim Doppelklick

Wi»rd\ die neue Options > Interaction Option Suppress Properties on Double Click einge-
* “schaltet, werden bei einem Doppelklick nur Segmente editiert, es werden keine Properties gedffnet.

-
Options - Interaction

Design Backups Select
Dls.pl v . Select Tight Groups
Edit Connection —_— _
Edit Shape Minimum Pick Tolerance
File Extensions Drag Along Shape Selects Path Between 2 Points
Find [¥] Cortrol Drag Does Duplicate
General Enable Nudge
# Interaction it Fick Tocked fams
M
ove [¥] Suppress Properties On Double Click
Macros

Aktivieren/Einschalten aller Bibliotheken

Die Libraries Seite im Folders Meni hat nun einen Enable All Schalter, um alle gefundenen Biblio-
theken zu aktivieren.

F ™
[ Folders - Libraries BT

General
CAM/Plat Folders and Search Order:

Colour Files C:\Program Files (<86)"Pulsonix
C:\Program Files («86)\Pulsonixg5\MasterLibraries

pdd. |[ W |

Design Backups

Format Files Edit... ] | Down |

g Libraries

I Delete I[ Explore... ]
Macros
Profile Files Folder Enabled
Reports

Schematic Blocks

Scripts Files Found: 211

_T_TE: MlodeIsFl C:\Program Files £c86)\Pulsonix85'\MasterLibraries".3m pal
echnology Files C\Program Files (c86)\Pulsonic85"\MasterLibraries \Actel pal o
C:\Program Files (cB6)\PulsoniocB5'Masterlibraries \AD pal |ﬁd
C\Program Files §86)\Pulsonix85\MasterLibrares ADSP pal Enabled -
C\Program Files (c86)\Pulsonix85"\MasterLibraries"Altera pal

B T . Y= P S A A S [

»

|F‘|.|I50nix Part Library

Neues Aussehen der Ordner Listen

Wenn Bibliotheks und Ordner basierende Listen verwendet werden, gibt es nun eine neue Darstellungs-
form des Drop-Down Menis, das fir eine bessere Ubersicht sorgt.

Folders | Schematic Symbols | Schematic Doc Symbols | PCB Footprins | PCB Doc Symbols | Parts | 3D View | STEP Models|
Current Library: E
Al rics
C:AUsers'su TECYDesktopiUpdate Doku &.5%Beispiele’\Bibliotheken'\User Library
Conterts ToshibaTMPB6
TAACOZE Visgo
TAACO2B_2
FAACO2M Ziog
C:\Usershsu TEC Desktop'\Update Doku 8.5%Beispiele’\Bibliotheken\MasterLibrary
TAACDZM_2 m
TAACD4B Actel
TAACD4AM Altera
TFAACOBB Coldfire
TAAC0AE_2 Fairchid
T4ACOBM Hamlin
;%?ig—z C:AUsers'su TECYDesktopt\Update Doku 8.5%Beispiele\Bibliotheken\Customer Library
Capacitor
TAACT14M Diode
TAAC3ZB Fuse
TAAC32B_2 Generic
TAAC3ZM Jumper
TAACI2M_2 Resistor

tecnotron 10
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Der Gruppenname des ausgewdhlten Objekts wird nun in der Status Zeile angezeigt

Gruppenname wird in der Status Zeile angezeigt

SN

nent Pin||/C5.1|Group: Interface||Grid: <Working> 25.0|[Abs||119373.3 ||127422.5+|mils

Wird eine ganze Gruppe (und nur diese Gruppe) selektiert, dann wird Multiple Items durch Group
<name> ersetfzt: Anderenfalls wird der Gruppenname der Statuszeile hinzugefigt. Gehéren die selek-
tierten Objekte zu mehr als einer Gruppe, wird die Hauptgruppe angezeigt, gefolgt von drei Punkten.

: E R 0.25W SMTF 1M| Group: Power...

Grid: <Working= 25.0([Abs||121596.1+|(130548.1- ||mils

Reiter fir Gruppen in den Properties

Es gibt einen neuen Reiter Groups im Properties Dialog, der anzeigt welcher Gruppe die selektierten
Obijekte angehoren.

-
17 Properties: Component - Groups E@u

Component | Comp Pd'h'ibutes| Groups |

. All tems In | Full Group

Group Hame Tight Context e selected
Interface [] i SCM Design Only [l
Power SCM Design Only [l

Erweiterte Design Tooltips

Die Tooltipps Sektion hat nun zusétzliche Schalter, um die Anzeige der Obijektgruppe und weiterer Infor-
mationen zu steuern. Das ist im Options Dialog unter Interaction zu finden. Die neuen Kategorien
sind: Group, Style Name, Style Size, Drill Size, Shape Size und Start/End (von Connection/Track).

Pad: C2.2 Connection
Met: 837 Met: $5997
Met Class: Signal Met Class: Signal
Layer: <Through Board=> S_t'r’|E: NDTH'IE”
Style: Round (70 x 30) Line Width: 0.203+

o Start: U3.10 End: 16.3
Size: Round 70.0 :
Drill Size: 30.0 Tight Group: Adress Bus

. o Show Tooltips On Design tems
Beispiel eines komplexeren Beispiel eines komplexeren

. . . N | Tooltip Attribut

PCB Design Tooltipps Schaltplan Tooltipps ame ooltip Attribute

Met [] Net Class Pin Logic
Group [ Style Name [] Style Size

[ Dill [T Shape Size [:Start/End:

fecnotron 11
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Es gibt eine neue Checkbox im Grids Dialog, Display Current Interactive Grid Only. st diese
aktiviert, dann wird jedes Raster, das von einer interaktiven Aktion betroffen ist, sichtbar geschaltet, auch
wenn der entsprechende Haken in den Raster Einstellungen nicht gesetzt ist. Wird gerade kein Raster in-
teraktiv genutzt, werden die Raster angezeigt, die in den Raster Einstellungen gesetzt sind.

Zeichne nur das interactive Raster

Displayable
Colour Draw nth Step Style
— - 1 @ Dots
() Lines
(7 Crosses
(71 ¥ Crosses
Grids Displayed [¥]Display Cumrert Interactive Grid Dby

Raster mit Kreuzen anzeigen

Es gibt nun ein weiteres ‘cross style’ Raster im Grids Dialog, welches die Rasterpunkte als X-Kreuze dar-
stellt (kleine 45-Grad Kreuze).

Style
© Dots X X X X
i) Lines
() Crosses
©® X Crosses
A X X X
X X X >

Objekte gegen Anderungen sperren
Neue Interaktion — Keine gesperrten Obijekte selektierbar

Die neue Option Don’t Pick Locked Items, im Options Dialog, Interaction Reiter, verhindert das
Anfassen von gesperrten Objekten. Diese Objekte werden in einer gedimmten Farbe angezeigt, um zu
signalisieren, dass sie nicht selektiert werden kénnen.

-
Options - Interaction

Design Backups Select
D'ls.play . [ Select Tight Groups
Edit Connection o !
Edit Shape [] Minimum Pick Telerance
File Extensions [] Drag Along Shape Selects Path Between 2 Points
Find [ Control Drag Does Duplicate
General
4 Interaction o
Move || PRt hener tems
ove Suppress Properties On Double Click
Macros

tecnotron 12
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Lock Status des Layers Bar

Die Auswahl des Picking Locked Items Status kann auch im Layers Browser Bar gesetzt werden.

Sl = =T

[#] M Construction Lines

Areas
Connections:
Constructs:
Copper:
Fads:
Routing:
Templates:

.1

e
]
o

FEEEEEE
FEEEEEE

Locked ltems: 7]

Unlock Latch Modus
Der Unlock Latch Mode erlaubt das Selektieren gesperrter Objekte in Folge und entsperrt diese dabei.

Lock und Unlock Track Segment Auswabhl

Beim Verwenden der Lock und Unlock Option, kédnnen Sie nun Leiterbahnsegmente selektieren (bisher
wurde immer die gesamte Leiterbahn selektiert). Verwenden Sie Shift-click, um eine vollsténdige Leiter-
bahn auszuwdéhlen.

Neue View Highlighted Option
Es gibt eine neue View Highlighted Option im View Meni. Diese Methode zoomt auf ge-highlightete
Objekte.

View | Insert Setup Uil
Full Screen 1

Zoom In Alt++ I
Zoom Qut

Frame View F
View Actual Size

View Extents A
View Highlighted

WFimanr Cmlmtinm

1ape s o

fecnotron 13
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Reverse Engineer - Komponenten Platzierung wie im PCB

Diese Funktion hat nun eine neue Komponenten Platzierungs-Option Place Components To Match

* PCB.

4 BSP-LED_LapoutPattern

Dezign:

Technology: wi SCM_Master_Technology

Profile File:  A3-Landicape

T ake Partz From Library
Pozition Components:
() All Components To Bin

Show Ein

(@) iPlace Components to M atch PCE

Spread Out: 1

| arid steps

() &utoplace Components

Verwenden Sie Place Components To Match PCB, um das Zentrum jedes Schaltplan Symbols an
derselben Position zu platzieren, wie das Zentrum der korrespondierenden Komponente im PCB Design.
Hat eine Schaltplan Komponente mehrere Gatter, werden diese nebeneinander platziert, und dabei um

diese Position gruppiert.

RS

TPE

RB TRY

R6 U2 R/

CB2 TP3

@

CBl1

L

U1

R2 R3

TP2 R1 R4. TP1

C)TF's
RS
L+ -
SKe O
ol | RB
I 7 N
BR
2
L2 =S
CHe121/Ng i
cB2 cB1
AI F o ‘| |>
B.1uF B1uF
OTPAt 5
U1
LiMe121/NS
3
iy i
ol &
o [ JF1
SN y o
K& R4
- - +
@] oR
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"M Spread Out Option

™ N
7 _f‘;'_\i"[afef‘\eue Utilities > Spread Out Option bietet ein zusdtzliches interaktives Werkzeug zur Platzierung
. “von Komponenten. Mit ihr kann man Komponenten auf unterschiedliche Weise ausbreiten, um Platz zwi-
schen lhnen zu bekommen.

‘.,
P

" "e.m
; U
P
»
#

> 4
v

Bei der Verwendung des Spread-out Modus steht ein neues Kontext-MenU (rechte Maustaste) zur Verfi-
gung.

Cancel Spread Qut

¥ Type Coordinate... ¥+

¥ Deselect Al

Centre

Equispace

Spread Out

Linear Spread (Angle 45)
Linear Spread (Angle 90)
Radial Spread

Snap To Item

Snap To Arc Centre
Snap To Line Middle Or End

Online DRC Zirkurmflex
Position Item Centres

Grid Itemns After Spreading  Umschak+G

Das folgende Bild zeigt den Effekt von Spread-out auf ein vorher platziertes PCB.

gu!“lg wi 2 E ==
o[ CI
[] wE T EEE = 48 B
T O B = sl = O Sorcoss EE £
= = E = E FI=E.= SOCOBO 0 S § E E} E_ﬂ LE.
E =FE = I IF =E =& o = B OES it 3
-l B BE B B ] E3 & E = EE E_
“'H —== ¢ BE EE - - B BB g :
=S F e w S ; L
: : = = |—£lr-' I_| E ’é} |E| ‘ 155—% '"_.E g i E
] ;o 1 1
] L E IT 1 = ] E
g U||='IIIIIIIIIIII' i ) -.,.-_L E_El
= i E‘
= 5 E i3 NININE .
= E= oy LI 101 E ok E_ H L_'l %:
.. 8388000000000 0c0ce000gasaac000a evessessenseraseaneneaseseesns
EIMMM GO00000G000R00000000000000 |E| o1 38838888888881880208038088380888

Das linke Bild zeigt den Ursprungszustand (Vorher), und das rechte Bild das Ergebnis (Nachher).
Es gibt unterschiedliche Spreading Methoden die das Ergebnis des Spread Befehls beeinflussen - Centre,
Equispace und Spread Out.

tecnotron 15
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Zyklische Design Backups
Qp\tjcné Dialog

. Design Backups haben nun ihren eigenen Bereich im Options Dialog, bisher waren Sie im General
Register.

Options - Design Backups

Create Securtty Copies
Display
File Extensions Every 10 minutss
General
Multi-Screen Keep Copies in:  This Folderbeiow designfie: ~ ~
Warnings -
Backups |ETUESE- \

Fiename Fommat:  Securty Copy of ${DesignName)

53]

[7] Create Backup Copy on Save

Keep 1 2] copies
Keep Copies In - This Folder below design fie -
Backups | Browse... |

Filename Format: Backup Copy of $(DesignName)

53

Design Restore Points

Keep Copies In - This Folder below design fie -

Backups | Browse... |

Filename Fommat: Restore Point for ${DesignName) (S(Label)) E

[0k ] [ Abbrechen ] [Ubemehmen | [ hifle

AuBerdem gibt es neue Funktionalitéten fir die Design Backups:

Mehrere Backup Kopien

Auf der Design Backups Seite kann die Anzahl der Kopien der Security Copies und Backup Copy
On Save festgelegt werden.

Ordner fur Backups

Fur jeden Backup Typ kann ein eigener Ordner definiert werden.

General

Folder For Design Securty Copies
CAM/Plot
Colour Files This Folder below design fie: =
>
Format Files Backups Browse...
Libraries
Macros
el iles Folder For Design Backup Copies:
Reports This Folder below design fl: =
Schematic Blocks
Scripts Backups Browse...
STEP Models

Technology Files
Folder For Design Restore Foint Copies

This Folder below design file: -

Backups Browse

Note: f any of the Design Backups folders are based on the design folder but
o design folder is available, then the Generl folder defined on the General
tab will bs used

[0k ] [ Abrechen ] (bemetmen | [ Hife |

Anwenderdefinierte Formate fir die Backup Dateinamen
Die Formatierung der Dateinamen fir Backups kann vom Anwender definiert werden.

tecnotron 16
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Design Restore Points

Keep Copies In : | This Folder below design file: -

Backups | Browse... |

Filename Format: Restore Point for ${DesianName) (${Label))

Design Mame

Increment
Decrement

Infinite

v' | Restore Point Label

Speichern und Laden von Wiederherstellungspunkten

Ein neuer Backup Typ, genannt Restore Point kann jederzeit manuell gespeichert werden. Er findet sich
im File MenG und wird verwendet, um ein bekanntermafien ‘gutes’ Design zu speichern, bevor Anderun-
gen daran vorgenommen werden.

Wiederherstellen eines Backups

Eine neue Option im File Meni, das Restore Backup, steht zur Verfiigung, um die Inhalte eines De-
signs mit einem ausgewdhlten Backup abzugleichen.

Which design do you want replace:
'

(@) This Design: |C:%sersheu. TECADesktopitempiLibyPehl. peh | | Browsze |

“which types of backups do you want to choose from:

Security Copy Backupz [On Save] Festore Points

Chooze backup file to restore contents from: Include files that do not match backup formats

Mame D ate/Time Size

Festore Point for Pcbl [Pre-routed).pch 23-Jan-2015 10:38:27  30Kb
Security Copy of Pchbl.pch 22-Jan-2015 10:03:08  33Kb
Backup Copy of Pchl.pch 19-Jan-2015 15:44:09 28Kb

Speicherorte fir Reports und CAM Plot Dateien

Sie kénnen nun steuern, wo Reports und CAM Plots gespeichert werden, und wie die Dateinamen forma-
tiert sein sollen.

Output File Names Template:
%(DesignMame)3(P RE}3(Variant)$(P RE)NS(Plot Name)$(FOST) v | Design Name
Plot Group
v Plot Name
Plot Device

v | Design Variant

Design Type (combined plots only)

Start Pre-Text
End Post-Text

tecnotron 17
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Genousb wie der Style, kann jetzt auch die Component Pad Position und Rotation Gberschrieben

* “~werden. Das funktioniert im Schaltplan und PCB Layout. Es wirkt ebenfalls auf Doc Symbol Pads,
Component Mounting Holes und Component Vias. Der Befehl findet sich im Properties Dialog
eines Component Pad, in Form einiger Override Check-Boxen.

B Properties: Pad - Pad lgﬂu

Uberschreiben der Component Pad Position

| Comp Attributes | Net | Net Attributes
Pad | Pad Attributes | Differential Pair | Test I Component
[Fhame: 5 [ Logic Name:

_—
|| Allow Interactive Repasition

17800.0 13300.0

50.0

Lawver: <Throuoh Roard s

Reload From Library

Reload From Library enthalt nun zusatzliche Schalter Keep bond pad position/style overrides
und Keep pad position/style overrides, welche die Keep bond pad positions und Keep alternative
pad styles Schalter ersetzen.

Auflerdem gibt es einen Keep pin positions/style overrides Schalter im Schaltplan.

[] Only reload i different version in the library

F.eep bond pad pozition/ztyle overrides
F.eep pad postion/style overides

Do not reload footprint

Reload control

[T eep attribute stles & positions

[7] K.eep local atiribute values

[T Replace footprint with defaul
[T] Beplace pin networks

[] RBe-apply name stem from part
[ Match position of the first pad [ Keep local plane connect

[ ]S ] [ Cancel

Design Revision Analysis
Die Design Revision Analyser Option meldet nun alle Gberschriebenen Pads.

tecnotron 18
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Der Report Maker hat nun einen Satz von Is XXXX Overridden Befehlen und einen Satz an Original
XXXX
Befehlen:

Is ....Overridden bzw.

Original ...

Pin Type

Position

Rotation
Style

Zum Beispiel Is Position Overridden und Original Style.

PDF Ausgabe - Eingebettete Schriften

Bei der Verwendung der CAM Plots Ausgabe und PDF, kann nun gewdhlt werden, ob die Schriften
(Fonts) in das PDF eingebettet werden sollen. Das wird im Output > CAM/Plot > Plot Settings Dialog im
Setup der PDF Ausgabe definiert. Der Befehl lautet ,Embedd Fonts in PDF file’.

Aktivieren der Net Styles aus dem Technology Dialog

Die Net Styles kénnen nun auch direkt in der Technology > Net Classes aktiviert werden (Bisher nur
Uber Setup > Design Settings > General).

Name | Type Def. Track | Alt. Track FatiNeck Min Len Via A l Mew... ]
Y | Ground Ground tr1000 trs00 =Default= w300
Y | Power Power tr400 tr200 0.200 w300
¥ | Signal Signal tr150 tr200 <Default= w300
Delete
Delete Unused
4 1 r

[] Only Show Used Entries I [ Use Met Styles for default Track and Via styles) I

Cross-Probe fir Masse-Sternpunkte

Masse-Sternpunkte sind jetzt auch Cross-Probe féhig. Hinweis: Masse-Sternpunkte missen als Pulsonix
Star Points, mit dem entsprechenden Doc Symbol Typ, angelegt sein.

tecnotron 19
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Voreinstellung der Resolve Net Name Parameter

Der.Resolve Net Names Dialog erscheint bei Einfige- oder Kopier-Funktionen, wenn die eingefigten
Daten Netznamen enthalten, die im Design schon vorhanden sind. Er lasst Sie darUber entscheiden, ob
diese Netze mit den bereits vorhandenen verbunden oder umbenamt werden sollen.

Die Standard Aktion des Resolve Net Names Dialog wird nun von Optionen bestimmt, die im neuen
Options > Resolve Net Names Dialog,vorgenommen werden.

-
Options - Resolve Net Names &
Design Backups
Display Schematic Designs Set Defaits
Edit Connection Mets Merge Rename Show Dialog
Edit Shape
File Bxtensions Power / Ground @ ® [}
Find Global @ (@]
General Local ® @
Interaction
Mave
Macros PCE Designs
Multi-Screen i
Mets Merge Rename Show Dialog
Online ERC
P Resobve Met Names Power / Ground @ (8] [
Warnings Signal @ ©
[ oK ] [ Abbrachen ] Ubemehmen

Die Auswahl kann fir Schaltplan und PCB Editor unterschiedlich eingestellt werden.

Schraffuren (Hatch Lines) verwenden prozentuale Breiten und Positionen

Unter Technology > Hatch Styles, kann die Schraffur nun prozentual zur Linienstarke definiert wer-
den. Auflerdem kann die Position der Schraffur (Offset) als Prozentwert der Linienstdrke angegeben wer-
den. Dadurch ergibt sich ein verbesserter Einfluss auf das Fluten von schraffiertem Kupfer.

,
Edit Hatch Style [

Mame: Crozz Hatch

Angle: 45.0 Croze Hatched:

Coverage (%] 50 = |sed:

width (2 100 Offset (% 0 =
[ 0k ] [ Cancel ]

tecnotron
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Ein Kreis kann nun direkt geteilt werden (Bisher konnten nur die Winkel zwischen zwei Schenkeln geteilt
~werden). Dafir gibt es einen neuen Kontext Befehl beim Arbeiten mit Construction Lines: Divide Angle.

Construction Lines - Einen Kreis teilen

Change Angle To k
Along & Segment

Through Two Points

Tangent

Bizect

Divide

| v | Divide Angle

Snap To Item
Snap To Arc Centre

Thanna Grid k

Wenn die Construction Lines im Divide Angle Modus sind, klicken Sie einen Bogen oder Kreis an, um ihn
zu teilen.

Hinweis: Wird eine ungerade Anzahl an Segmenten benétigt (z.B. 11), dann muss die doppelte Anzahl
an Trennlinien angegeben werden (hier: 22). Das liegt daran, dass Construction Lines kein Ende haben,
und daher nicht auf dem Mittelpunkt des Kreises stoppen. Siehe hierzu das folgende Beispiel mit 11 Di-
oden, die auf einem Kreis platziert wurden.

=S

& 2O
@)
32:73-deg & @
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Kein Undo/Redo auf Pan/Zoom

Unter Options > Interaction (PCB & SCM), gibt es nun eine Option das Undo nicht auf Pan und
Zoom anzuwenden. Ist dieser Schalter nicht gesetzt und es wird ein Undo ausgefihrt, werden nur aus-
gefihrte Funktionen rickgéngig gemacht, aber keine Pan oder Zoom Befehle. Wird der Schalter gesetzt,
verhélt sich UNDO wie bisher, macht also auch Zoom und Pan Befehle rickgéngig.
Undo
[ Undo Pan/Zoom

Floating / Netzwerk Licenzen - Disconnect Client

In Installationen mit Netzwerk Lizenzen kann Server-seitig eine Trennung eines Clients erzwungen wer-
den. Das ist zum Beispiel nitzlich, wenn das Programm auf einem entfernt stehenden Computer nicht
geschlossen wurde, und nun die Lizenz fir andere Anwender blockiert.

Im Lizenzserver, auf Administrator Niveau, gibt es im Tools Meni den neuen Disconnect Client Befehl.
Im Connections Reiter des Servers wird der zu trennende Eintrag ausgewdhlt und darauf der Disconnect
Befehl angewandt. Bei der ndchsten Rickmeldung (Heartbeat) des Clients, gibt der Server diesem eine
Anweisung zum Schliessen der Sitzung. Der Client verhdlt sich dann so, als ob die Verbindung zum Server
unterbrochen wurde, sprich: der Anwender bekommt eine Mitteilung und und die Méglichkeit seine Arbeit
zu speichern. Danach schlieft sich die Anwendung und kann durch Neustart eine neue Lizenz anfordern.

Technology Files

Anderungen an den bestehenden Technology Files

Alle bestehenden Technology Files (SCM und PCB) wurden verbessert. Sie wurden geprift und bisherige
Inkonsistenzen der Styles wurden beseitigt.

Neue Technology Files

Ein neues Technology File namens flexirigid4.ptf wurde hinzugefigt. Es kann fir starrflex Boards mit
vier Lagen (Zwei ,normale’ elektrische Lagen und zwei elektrische starrflex Lagen) verwendet werden.

Anderungen der Bibliothek

Neue Parts Bibliothek
Der Master Library wurde eine neue Parts Bibliothek fir TDK Filter hinzugefigt.

Die bestehende Hamlin Parts wurden modifiziert, um sie an die Hersteller Part-Nummer, Technologie und
Footprint Areas anzupassen. Footprints wurden fir die neuen Hamlin Parts erweitert oder erzeugt. 65
neue Hamlin Parts fir deren SMT Reed-Schalter wurden hinzugefigt.

Die bestehenden Omron Parts wurden modifiziert und aktualisiert; dafir wurden vollsténdige Part-Num-
mern und Beschreibungen eingefiigt. Neue Parts wurden eingefigt, so dass sie nun 152 Parts enthdlt.
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Neuve Doc Symbols eingefugt

Sowohl in den Schematic Doc Symbols, als auch in den PCB Doc Symbols, wurden neue Doc Symbole
hinzugefigt.

Schematic Doc Symbols fir Left, Right und Both Pointer Typen, die fir die neue Netz Benamungsfunktio-
nalitat als ein Call-Out benétigt werden. Weiter neue Symbole fir alternative Zeichnungsrahmen.

PCB Doc Symbols wurden fir allgemeine Dokumentationszwecke eingefigt, wie CE-Zeichen, ESD, Draft
und ‘For Information Only’ Symbole.

Revidierte Footprint Bibliotheken
Zusammenfassung der Anderungen in den Footprint Bibliotheken:

- Bestehende Footprint Bibliotheken wurden entfernt und gegen logischer benamte Alternativen getauscht.
Alle existierenden Footprints wurden beibehalten.

- Rationalisierung der Areas von Chip Widerstdnden, Kondensatoren Dioden und Spulen. Placement
Areas wurden modifiziert, um lhnen eine realistischere Grofie zu geben.

- Einfigen von vollstdndigeren Sétzen von Chip Widerstdnden, Kondensatoren, Dioden und Spulen

Serien.
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Neu im Schaltplan Editor

Anzeige der Seitenzahlen im Design Browser

Im Design Browser gibt es nun eine neue Option im Kontext Meni, Show Page Numbers. Wird sie
eingeschaltet, zeigt sie die Seitennummer neben dem Seitennamen an.

Design Browser | Hide
Announcer -
. Logic [1] Mew Page

- Memory [2] B Close

Show Page Mumbers

P PsSU [3]

-

# World View w

Text Callouts mit Netznamen

Text Callouts kénnen als Signal-Referenz verwendet werden. Ein Netznamen-Atiribut kann angehéngt
werden, das den Netznamen zeigt und dessen Gréfie sich dynamisch an die Lénge des Netznamens

anpasst.
 SPLPLD_SELI 1 /o
< ADC2_SCLK /o
DROOPRI > /o
5 /O
RXDO 6 /O
— | 7 1/0
— 8 /0
| RXD2 ) R o
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Text Callouts und Netzname Attribute

Wenn Sie ein Netznamen-Atiribut in ein Text Callout einfigen, verwenden Sie den Attribute Substi-

+  tution Schalter, oder schreiben Sie das Netznamen-Attribut als %% <Net Name>%%. Das %% ist notig,
damit das System erkennt, das es den Inhalt des Attributes ausgeben muss, und nicht einfach den Text
‘Net Name’.

r N
B Properties: Text Callout - Text E@lﬂ

Line Style

“%%<Net Name>%%

Substitute Attribute. ..

Proitinm- 347 MR 148 MR

Text Callouts und Netznamen Textausrichtung

In der Text Callout Box kénnen Sie auch die Ausrichtung des Textes einstellen. Es wird empfohlen es zu
zentrieren.

Text Callouts im Design

Sie kénnen nun in einem Design Text Callouts an Component Pins anhdngen, um Informationen
Uber den Pin anzuzeigen. Das kann z.B. dazu verwendet werden einen Netznamen an einem Pin anzuzei-
gen, und diesen mit einer dynamischen Text-box zu umgeben.

Die Attribute Substitution in Text Callouts kann verwendet werden, um sinnvolle Kombinationen, wie Netz-
name und Netzklasse, zu erzeugen, z.B.

%% <Net Name>%% [%%<Net Class Name >%%] = SDRAM _CKE [Signal].

Text Callouts und Verbindungspunkte im Schaltplan

Text Callouts kénnen nun auch an Verbindungspunkte (Junctions) und Bus Terminals angehéngt
werden.

Anderungen bei der Suche

Option, um nur in offenen Seiten zu suchen.
Find hat nun eine Option Search All Open Pages. Diese findet sich im Kontext Meni im Schaltplan
Editor.
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D o fnd (111 ftems fond) | "
'¥ 4 \\
/ ‘ \\ [z‘ Search All Pages

Search All Open Pages

[N \. \ ‘n Component] Search Current Page

Select Found Item
Flash Found Ttem
Centre View on Found Item

Add Found Item to Favourites

[ HideFiter<s | [ apply | Refresh Find Bar

Filter Mames Count Found Items

|u1uu Select All Find ems

] Select Visible Find ktems

O Awibute: 39, Remove Highlights

|C0mment % Deselect Al

I |matChing &l View Highlighted

HEER #  world View w
ﬁ Component Bin B

Suchen nach Block Instance
Sie kénnen eine Block Instanz jetzt Gber den Block finden.

fd X fd X

Block) - Block Instance -

Full &dder

Full &dder
Half Adder

|ze Filter > |lze Filkar »>

Offnen nur der letzten aktiven Seite

Unter Options > Display gibt es nun eine Only Open The Last Active Page Option (Nur im
Schaltplan Editor). Sie spart Zeit beim Offnen grofier Designs, bei dem beim Speichern viele Seiten ge-
dffnet waren. Sie éffnet nur die letzte aktive Seite, die beim Speichern gedffnet war.

-
Options - Display

Design Backups Fast Redraw

g Display )
Edit Connection Schematic
Edit Shape PCB
File Extensions [ Draw in Layer Order
Find [ Draw Currertt Layer On Top
General Dim Cther Layers
Interaction All Dim in One Colour
Maove
Macros

Multi-Screen

Online ERC Schematic Drawing
Resclve Net Mames
Warnings Draw Implied Junctions On Pins

Simulate TrueType Forts (True Scale)
Crly Open The Last Active F'aga

tecnotron 26

elektronik gmbh



PULSONIX
_N_

im PCB Editor

b

d ( _Editor- Nutzen erstellen

Uberblick

Pulsonix 8.5 fihrt den Panel Editor ein. Dieser wird nach dem Erstellen des PCB Designs ausgefihrt

und erméglicht Thnen PCB Designs in einem Nutzen zu sammeln und zu positionieren. Es gibt Werkzeu-
ge in dieser Option, um die Herstellungsausgaben in Gerber, Excellon und PDF im CAM/Plot Dialog zu
erstellen.

Wenn Sie Nutzen erstellen, ist es unbedingt empfehlenswert, dass Sie eng mit lhrem Hersteller zusam-
menarbeiten, um das Beste aus Pulsonix herauszuholen und damit Sie die nétigen Vorgaben vollsténdig
verstehen und welche Toleranzen bericksichtigt werden missen.

of o | BEO

= D B E -
O M

L [ juii|
" L %. U E- o2 1)
=4 1] L1
I ;i
l|:|!| — 'ml:d:: ¥ rm ! E Il[;—-l_
u - ll *
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. . Sie:kénnen ein einzelnes oder mehrere PCB Designs importieren und dann den Nutzen erstellen.

Was konnen Sie mit dem Nutzen Editor tun?

Sie kénnen keine Gerber Dateien importieren, dieser Editor ist nur fir original Pulsonix Designs ge-
macht. Sie kénnen dasselbe Design hinzufigen, um mehrere Kopien in einer Anordnung zu haben, oder
unterschiedliche Designs einlesen, um den Nutzen bestméglich zu nutzen.

Sobald die Boards positioniert sind, kénnen Shapes zu Dokumentationszwecken hinzugefigt werden.
Es gibt neue Shape Typen zum Erstellen von Stegen (Tab Routs) und Ritzkanten (V-Score), mit denen die
spdtere Nutzentrennung definiert wird.

Weitere Dokumentationsobjekte kénnen ebenfalls hinzugefigt werden, als da wéren: Bitmaps, Bohrtabel-
len oder User Reports. Eine Erinnerung zu den Bitmaps: Diese kénnen, aufgrund von Begrenzungen der
Pixel-Aufldsung, nicht in Gerber Daten geplottet werden. Free Pads und Doc Symbols kénnen eingefigt
werden, zum Beispiel fir Passermarken oder Fixierbohrungen. Doc Symbols kénnen auch zur Herstellung
von Test-Coupons verwendet werden. Texte helfen bei der Dokumentation des Nutzen, das kénnen ‘nor-
male’ Texte oder Bar-Codes sein.

Construction Lines kénnen im Nutzen eingesetzt werden.

Import Optionen erlauben die Verwendung von Gerber und DXF Daten zur Konstruktion von Fréspfa-
den und Stegen.

Zusatzliche Farbobijekte stehen im Colour Dialog unter dem Others Register zur Verfigung. Diese sind
speziell fir die neuen Objekte des Nutzen Editors.

Vor der Ausgabe durch den CAM Plots Dialog, kann der Nutzen mit dem Panel DRC Dialog geprift
werden. Dieser hat neue Prifungen, speziell fir Nutzen.
Beispiele fir Tab Routs

BOARD BOARD Hale Offset
) )"'"i
PAMEL _—| |-_ PAMEL 4‘“‘*
Tab Widsh Hole to Hale Gap
BOARD
Langth
ROARD Ahgle
PAMEL
Tab Width
PAMEL
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Symbol Origin auf das Zentrum der Pads setzen

Symbol Origin auf das Zentrum der Pads setzen

“Eine neue Option ist beim Editieren von Symbolen oder Footprints im Kontext Meni verfigbar. Set Sym-

bol Origin At Centre Of Pads setzt den Symbol-Ursprung auf das Zentrum eines Rechtecks, welches
alle Positionen aller selektierten Pads und Mountingholes einschlieft. Ist nicht selektiert, werden sémtliche
Pads und Mountingholes verwendet. Dieser Befehl kann einem Hot-Key zugewiesen werden.

Apply Layout Pattern auf mehrere Gruppen

Die Apply Layout Pattern Option kann nun auf mehrere Gruppen gleichzeitig angewendet werden. Diese
Gruppen kénnen dann in einer Matrix angeordnet sein.

-
Apply Layout Pattern

Take Pattern From:

Selected Components

pi  Power

Clipboard

©) PLE File: |

Falder |

Apply Pattern Ta:
() All Components

All Carnponents In Bin

@ Group: | Fower :

Selected Companents

Selected Companents |n Bin

Apply Ta Camponents Only

Trp Ta Retain Current Paosition

Beport Matches

Apply Pattemn |

[ Cancel ]

(LT RRTYT
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Netznamen koénnen nun in der Leiterbahn angezeigt werden. Es gibt neue Schalter dafir unter
Colours > Others, sowie Options > In-Place Names, um die gewinschten Einstellungen vorzu-
nehmen.

Netznamen werden in der Leiterbahn angezeigt

SCREEN

DV

Find Bar - Track Styles

Die Find Funktfion hat eine neue Suche: Track Styles. Diese findet Leiterbahnen mit einem bestimmten
Track Style. Die Funktion ist im Layers Bar, im Kontext MenU, zu finden.

ﬁ__ﬂ Select Visible Find Items
| ﬁ E i,“.;, Remove Highlights
Track Style . K Deselect Al
wr & view Highlighted
i
e #  World View
tr4000 ﬁ Component Bin
tra00 | -
b1 00 t@  Design Browser
< Part Browser
imr DRC Errors Browser
tecnotron »
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Der.PCB Design Editor erlaubt den Import von Komponenten Daten im CSV Format. Verwenden Sie die-
sen Import zur Erzeugung eines Basis-Designs, durch Verwendung von Platzierungsdaten wie Position und
Seite der Komponenten, oder zum Platzieren kritischer Komponenten zu lhren festgelegten Positionen.

Importieren von Platzierungen per CSV

Beispiel

Beispiel fir eine Komponenten Positions Datei in CSV:

Ref,Part Name,Side,Placement Centre X,Placement Centre Y,Rotation
C1,“c",,Top,18700.0,21800.0,270.0

R1,“R 0.063W SMTF 9K“,,Top,19100.0,22100.0,0.0

R2,“R 0.063W SMTF 9K”,,Top,19300.0,22100.0,90.0

R3,“R 0.063W SMTF 9K”,,Top,19600.0,22100.0,0.0
U1,“SN74AC0O0D",,Top,19300.0,21700.0,0.0

Positionieren des STEP Models

Innerhalb des Footprint Editors und PCB Doc Symbol Editors gibt es nun eine grafische Methode zum
Bestimmen der <STEP Filename>, <STEP Offsets> und <STEP Rotations> Attribute.

Die Festlegung des Step Models erfolgt aus der Drop-down Liste. Offset Werte und Rotationen werden
in die entsprechenden Felder eingetragen. Sobald die Werte eingefigt sind wird die Vorschau des Models
aktualisiert. Das erlaubt eine vollstdndige grafische Kontrolle der durchgefihrten Anderungen.

— —

| Position STEP Mo ||
Symbaol - IVHOR-30
STER Mode - | 2530-6002_st=p sip -

Offzets

¥ 0.0 = T 0.0 2 Zr 0.0

Rotabors

H: 0.000 - ¥ 0.000 - £ 0.000
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Wadhlen des STEP Filename Model aus der Drop-down Liste

Wird die Insert Attribute Option, fir das <Step Filename> System Attribut verwendet, kann der
. “STEP Model Filename nun mit der Drop-down Liste ausgewdhlt werden.

Diese Funktion ist verfigbar beim Einfigen des <Step Filename> Attributs in das Design, in den
Properties, durch den Attribute Editor, und beim Einfigen dieses Attributes im Footprint- und im
Part-Editor.

Insert Component Attribute ™

Altribute N ame: ¢5TEP Filename> ]:]

Uzage: Part

Altribute Value: <Place Holder Only: E E]

c-1-1734037-0-f-3d.stp a
c-1473008-11

c-1761028-4-c-3d =tp

c-213522-1-F1-3d.stp D

c-0102321-1-d-3d =tp
cap3216h160.stp
. cap-elec-430x430h390.5tp
| Use Defaults  C.CAN, C-CAN_34.stp
d0402k 75 st

Bei der Auswahl wird lhnen eine Drop-down Liste présentiert, die neben dem Eintrag <Place Holder
Only> auch eine Liste aller verfigbaren STEP Model Dateinamen anbietet.

STEP Model Name in Attribute Editor

Wird im Attribute Editor, <STEP Filename> als neuer Attribut Name gewdhlt, kann das Model danach
aus einer Drop-down Liste ausgewdhlt werden.

Attibutes of:  [BEEMIELE - l (] 4 I
Apply
Name Description <STEP Filename> | Artikelnum| Bauform |BesthrHers|Besthrinter| c;
1-1782583-2 Dynamic 3100 Connector 47030007 =tp) -
114001 173186_10178133 stp DO-41 1M4001 202-41-0001 : Dir [ Add Name...
15R154-400 Diode - Rectifi|ZEn0 T SOD-106  : 15R154-400 | 208-10-0001 ; Dioy
SCSTFDSF31 CAPAE1030X1020.STP EName...
20K/2 54mm 3296W-1-203 | Potentiometer | Q5E-014-01-X-0-DP-A st Delete Name
100K/2.54mm 3296W-1-203 | Potentiometer ggféfé‘?f;‘x‘%ﬁ;’ﬁ
—— _3-9mm_Body_|

T4CB3T3257DGVRE4 4-Bit Multiplex 207233 JEDEC TO-236 » TVSOP-16 [T]
T4 ~XNNTTR A_farh ?innal_ 0 _ n1_10_nnn ToaNP14 T4l PWANTTR: An1_10_nnn I nn
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\\_\ Das Attribut <STEP Filename> ist fir Doc Symbols verfigbar

Y \\\Qa\s,\‘<,S=I'EP Filename> Atiribut kann nun auch im PCB Doc Symbol verwendet werden. Es funkti-
* " oniert wie bei den Footprints. Das kann fiir Objekte wie Montageschrauben und Befestigungsmaterial
genutzt werden.

Add Attribute To:  Design |:]

Alinbuke M ame:

Atnbute Y alue:

<STEP Filename:

lzage: Part

< Place Haolder Only:

c-1-1734037-0-f-3d. stp

» I
e8]

c-1473005-11 -3d.5tp
c-1761028-4-c-3d.5tp

c-213522-1H -3d stp
e-5102321-1-d-3d.5tp
cap3216h160.stp

At L

Speichern von Step Models

Es gibt einen neuen Befehl fir PCB Designs, um alle verwendeten STEP Modelle in einen eigenen Ordner
zu speichern.

Der Save STEP Models Befehl findet sich im Utilities Mend.

Maodels used in design

Items: Models:
Items with model files: 3 3
Missing model files: a (1]
Items with no model assigned: ]
Items with model suppressed: i
Save models to folder
C:'\Designs

| ave Models | | cCancel |
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Zusammen mit den Anderungen zum festlegen eigener Ordner fir die wichtigen CAM Daten und Reports,
macht es dies leichter eine Baumstruktur der Ergebnis-Ordner zu erzeugen, der samtliche wichtigen Da-
tenenthdlt, die dann archiviert oder versandt werden kénnen.

Der Dialog zeigt lhnen die Ergebnisse der Analyse der Komponenten und Dokumentationssymbole in
lhrem Design, die fir die Verwendung der STEP Modelle nétig sind.

* Wie viele haben Model-Dateinamen zugewiesen, deren Modelle in lhren STEP Modell Ordnern
existieren.

* Wie viele haben Model-Dateinamen zugewiesen, die aber nicht gefunden werden kénnen.
* Wie viele haben keine Model-Dateinamen.

* Wie viele haben ‘unterdrickte’ Model-Dateinamen (indem zwar das STEP Filename Attribute
eingefigt wurde, der Wert aber leer ist).

Sie kénnen den Report Schalter verwenden, um einen einfachen Report Gber die Modelle fir Ihr Design
zu erstellen.

Um die Model-Dateien in einem bestimmten Ordner zu speichern, verwenden Sie den Browse Schalter,
wechseln Sie in den gewinschten Ordner und benutzen Sie Save Models, um eine Kopie sémtlicher
gefundener Modelle in diesen Ordner zu kopieren.

Report

Ein Beispiel Report zeigt lhnen diese Informationen:

STEP Models

Report Written : 25/11/2014 12:07:15 PM

Design Path : C:\Reference\Designs\STEP Example.pcb
Design Title :

Created : 01/02/2011 11:31:26 AM

Last Saved : 12/10/2012 11:17:25 AM

Editing Time : 17 min

MODELS FOUND FOR ITEMS IN DESIGN

c-5102321-1-d-3d.stp 1
dpak3p-841x1018h444 stp 1
plcc-44p1658x1658Is127h439.stp 1
MODELS MISSING FOR ITEMS IN DESIGN
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None .

MODEL FOLDERS

c-5102321-1-d-3d.stp C:\Reference\STEP Models
dpak3p-841x1018h444.stp C:\Reference\STEP Models

Zuysatzliche DRC Prifungen

Net Connectivity Check ] Nats
. o . . . [T Single Pin Mets
Der Net Connectivity Check hat nun eine Power Plane Option die 7] Net Connectivity
eine tiefergehende Prifung von Unterbrechungen in Power Planes vornimmt (7] Powser Plares
— insbesondere bei Split Planes. Hinweis: Das kann wesentlich langsamer sein, g”“fi"is*‘e“fac"
. .o . Track Laper
als die normale Connectivity Prifung. et
[ ¥ia Size
Stub Vias Checks [1VialnPad
: : N .. . . . . [T] Teardrops
Es gibt eine neue Stub Vias Prifung im DRC Dialog unter Nets. Sie prift auf 7] Track Length
Leiterbahnen die auf einer Seite nicht angeschlossen sind, oder auf einem Via 7] Connection Length
enden, welches nicht an einem Template oder einer Kupferfléche angeschlossen gcmnec“m‘”as
. Pin Order
SChe int. [ Differential Pairs
[¥] Stub Vias

Panel ltem Check

Es gibt eine nevuen Panel Items On Board Prifung bei der Erstellung von Nutzen. Diese neue Prifung
wird auf Objekte angewandt, die in Ihrer Layer Class die neue Check Items Outside Board Option
gesetzt haben (Siehe unter Panel Checks in Layer Class Dialog).

b anufacturing

[ lzolated Copper

[ Unpoured Templates
[ Split Plane Pad

[] Plane Thermal Pad
Biond “ire Length
[]wire Cross

[]"wire Under Component
[ Dvill B ackaff

[ Minimum Pad Land
[7] Pad Undersize

[] Component Mame

[ Mirrared Text

[] Copper Text On Board
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Mit.aktivieren der Hatched Copper Option in Technology > Design Rules, bericksichtigen der
DRC und die Copper Pour Option nun auch die Absténde zwischen den Schraffurlinien, wenn sie
Abstandsfehler melden, bzw. beim Kupfer fluten Hindernisse umfahren.

Prifen von schraffiertem Kupfer (Hatched Copper)

23 Styles Bond Wire Length: Die Pad Space
Pad Styles -
Track Styles Minimum: 0.0 Minimum: 10,0
Line Styles Maximum: 0.0 Hatched Copper
Text Styles
Hatch Styles
Rul
Q Rules Drill Holes
Spacing Rules ] ]
4 Design Rules Drill to Drill Space Micro-via Drill Space
NERAMET Builac Mirirmum: 1000 Mimirmm:- 00

Abstédande fir Staggered Micro-Vias

Unter Technology > Design Rules kann der Mindestabstand zwischen Micro-Vias auf benachbarten
Lagen-Spannen definiert werden. Es gibt auch einen Schalter (Standardeinstellung ist ,Ein’), der es erlaubt
Vias zu stapeln, obwohl eine Stagger-Distance eingestellt ist.

3 Rules

Spacing Rules Ol Holes
> m Drill to Drill Space Micra-via Drill Space

DFM/DFT Rules Minimum: 10,0 Minimum: 0.0
Footprint Rules [T Allow Coincidert Holes Stagger 00
Differential Pairs Oniv F S 5

£ Mets niy T 2ame —ize [¥] Allow Stacked Micro-Vias

Met Mames Drill to Board Space

- — Charl siinnracead rade =0

Die Stagger distance ist der minimale Abstand von Mittelpunkt zu Mittelpunkt, zwischen zwei Micro
Vias auf benachbarten Layer Spans.verfigbar.

= = <=
H i VL3
R el
% VA VoL 3
2 S
_’, |oa——
Stagger distance

Allow Stacked Micro-Vias erlaubt am Mittelpunkt ausgerichtete Micro-vias auf benachbarten Lagen-
spannen, sogar wenn die Stagger Distance nicht O ist. Durch die Verwendung von Composite Spans
kénnen Sie Stacked Micro-Vias automatisch einfigen.
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Unter Technology > DFM/DFT, kénnen Vias in SMD Pads erlaubt werden. Normale und Micro
Vias kénnen unabhdngig eingestellt werden.
Vias

Mormal Via in Suface Mount Pad
[¥]iMicro-Via in Surface Mount Fad:

Das wird dann durch die Via In Pad Prifung beim Durchlauf des DRC beachtet.

Nur Signalnetze beim Léoschen optimieren

Eine neue Option fihrt dos Optimize beim Léschen von Leiterbahnen oder Leiterbahnsegmenten,
nur noch dann aus, wenn es Signalnetze betrifft. Das fuhrt bei groflen Designs zu einer wesentlichen
Leistungssteigerung, und optimiert dennoch die meisten Netze. Die Optimize Only Signal Nets
Option findet sich unter Options > Interaction.

Delete
[] Unextended Delete - Deletes Segments
[ Optimise After Delete
Optimise Only Signal Mets

Layers Bar - Show/Hide der Pinnamen

Die Show/Hide Pins Names Option ist nun auch auf dem Layers Browser Bar im PCB Design
Editor verfugbar. Der Colours Dialog oder der Component Properties Dialog kann weiterhin
verwendet werden, um den Anzeigestatus zu éndern.

Layers x

Silkscrean Top
Fin Names

[/ Tor

[] |l B ottom

[ Silkscreen Bottom
[] Il Documentation

Show Pick
Hreas:

Connections:
Constructs:

Copper:

Pads:

Fiauting:

iz ]
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“In-der kostenpflichtigen Chip Packaging Toolkit Option, verwenden Bond Pads jetzt die neue Allow
Interactive Reposition Funktion, um sie gegen Verschieben zu sichern. Wenn eine Komponente mit
Bond Pads in einem Design eingefigt wird, haben alle Bond Pads die Allow Interactive Reposition
abgeschaltet, damit kénnen sie nicht versehentlich verschoben werden.

Erlaube interaktives Verschieben von Bond Pads
(Chip Packaging Toolkit Option)

r_ ] ~
|8 | Properties: Bond Pad - Pad Elﬂlg

Pad | Pad Aftributes | Test | Compenent | Comp Attributes | Net | Net Attributes |

[ Mame: & [] Logic Mame: RE&-1

Physical Details

Cvemde
[F Pnsitinm  83.509 101.100
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Custom Pads

+ Nebe Bauteiltechnologien oder aber spezielle Anforderungen an ein Design machen es zuweilen nétig,
dass andere Formen, als die vorgegebenen definiert werden missen oder aber unterschiedliche Formen
und Groflen fir einzelne Layer gefordert sind. Pulsonix bietet fir beide Anforderungen Lésungen an.

Die nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen werden Ublicherweise im Footprint Editor ausgefihr,
kénnen jedoch auch im PCB Editor vorgenommen werden, dann gelten die Definitionen jedoch nicht
grundséizlich fur den Footprint sondern nur explizit fir das Design in dem sie gemacht wurden.

1.) Erstellen Sie in der Technology > Pad Styles einen neuen Style, der Ahnlichkeit mit dem ge-
winschten Style hat. Zum Beispiel rechteckig, je nach dem mit oder ohne Bohrloch. Die Gréf3e sollte
dem spatere Style in seinen Maximalabmessungen entsprechen.

=3 Styles
g Pad Styles
Track Styles
Line Styles
Text Styles
Hatch Styles
23 Rules
Spacing Rules
Design Rules
DFM/DFT Rules
Footprint Rules
Differential Pairs
25 Mets
Met Names
Met Classes
Pin Metworks
=3 Layers
Layers
Layer Spans
Layer Classes
Materials
CAM Plots
Drill Sizes
Attribute Names
Groups

Shape i Drill Hole

Bond Pad Rectangle

Die Pad Square

Fiducial Target

Mounting Hole -

rect50x70) | Edit Pad Style S = 00

Round (55) 0.0

Slotted Owal (50 x 7 Special

Sintied Bact (B0 % 74 | Mame: 807223 ausD<F] Specl

Test Pad For Use By: 0.0

Via (40} Through Hole Pads Vias 2.0

Via (50) Surface Mount Pads Micro-vias 08

Shape:

Type:  Fectangle : width,  4.520

Offset; 0.0 oo Length;  4.820

Dorill:
Plated Through:

Size: 0o Shape: Found

Offset: 0.0 0o

I [ Cancel

<

Onlly Show Used Entries

Save Technology... ] [ Load Technology... ]
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2.) Wahlen Sie anschlieBend Setup > Define Pad Shape... Darauthin 6ffnet sich der Define Pad
Shape Dialog, hier wéhlen Sie den soeben erstellten Pad Style aus. Dricken Sie anschliefend Edit

Shape...
Define Pad Shape‘ ﬁ
Pad Style:  S0T223_ausDiF -
Edit Shape... ] | Cancel

3.) Der Editor 8ffnet sich. Hier kénnen Sie die Form des Pads editieren oder vollstandig neu zeichnen.
Achten Sie auf passende Rastereinstellungen. Wenn Sie neu zeichnen wollen, kénnen Sie das bisheri-
ge Shape léschen. Die Werkzeuge verhalten sich so wie bei den anderen Pulsonix Editoren auch. Ach-
ten Sie bitte darauf, dass Drill Holes in einer anderen Farbe dargestellt werden als die Form (Shape)
des Pads selbst. (Hier: Shape = gelb, Drill = rot). Das Shape muss aus einer zusammenhdngenden

Form bestehen, es ist nicht méglich, mehrere separate Shapes als ein Padshape auf der Lage <De-
fault Shape> zu definieren.

4.) Ist das Pad erstellt, speichern Sie es. Es ist dann Teil der Technology.
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Wichtige Punkte im Pad Shape Editor

Pad Shoioes mussen auf dem System-Layer <Default Shape> angelegt werden.
“Bohrungen missen auf dem System-Layer <Drill Shape> angelegt werden.
Lagenwechsel werden auch im Pad Shape Editor Uber den Befehl Change Layer (Hot-Key L)

vorgenommen.

Im Pad Shape Editor kénnen einzelne Layer nicht ein- oder ausgeblendet werden, es werden immer alle
Elemente angezeigt. Im Design kénnen die Lagen wieder, wie gewohnt ein- und ausgeblendet werden.

Custom Shapes: DXF-Daten als Padform einlesen

1.) Erstellen Sie in der Technology > Pad Styles cinen neuen Style, der Ahnlichkeit mit dem
gewinschten Style hat. Zum Beispiel rechteckig, je nach dem mit oder ohne Bohrloch. Die Gréfie
sollte dem spdteren Style in seinen Maximalabmessungen entsprechen.

Styles
a ;.‘f Pad St Name i Drill Hole
a {=
1 kt-; . pad-sqr-01.90-p-01.00 Square 1.900 1.000
rack Styles pad-sqr-01 50-p-01.20 Square 1.900 1.200 g9 [ Edt. |
Line Styles pad-sqr-01.95-p-01.10 Sguare 1.950 B g [
Tert Syles pac sqr-02.00.p.01.30 Edit Pad Style ) et . [ = |
Hatch Styles pad-sqr-02.10-p-01.20 ty — 2100 g 1.200 7] Delste
23 Rules pad-sqr-02.20-p-01.50 o2 1.500 7]
Spacing Rules pad-sqr-02 25-p-01.40 Mame:  S0T223_ausDi<F Used: [ | {250 1.400 7] Delete Unused
vt | [JeeREene L TR
pad-usr- n-00. 1 x i . ™ By Layer
L: b L
3 Loyers pad-usr-01 65x03.80 iTEgnles (e Yiee 1850 3800 d.000 7
Layers pad-usr-01.85x02.20x00 20 Surface Mount Pads Micro-vias 1,250 2200 0.000 [Vl
Layer Spans pad-usr-01.90x03 20x00.85-p-00.60x01 1.900 33200 Special 7]
Layer Classes pad-usr-01.90x04.30x00.85 Shape: 1.900 4.300 Special @]
Materials pad-usr-01.95x02 45 Type:  Rectangle : widthe 4520 3.300 2.450 0.000 :
CAM Plots pad-usr-02 80-p-03 20-01 10 2,800 3320 1100 E
Attribute Names pad-usr-02.90-p-03.20-01.10-001 QOffset:  0.000 0.000 Length: | 4.820 2.500 3.320 1.100 Fil
pad-usr-02 80-p-03.40-01.10 3350+ 1.100 7]
pad-usr-11.00x07.70 7.700 0.000 @]
pad-usr-16.50x21.80 ol 22850 0.000 7]
pad-usr-16.50x21.81 : 25.000 0.000 7]
REC_X00.30Y02.00 Plated Through: 2.000 0.000 [
RND_01.30B01.10 1.100 7]
RND_01 80801 60 Sizer  0.000 Shape: Round
S0 ol N ore: oo 0.000 i
Spi v
SQR_04.70 [
| sar_i200 ]
Style1 | ook | ¥
Style2 @]
Style3 7]
tp-rnd-01.00 |
wvia-rnd-01.00-p-00.30 Fil =
[ Only Show Used Entries
Save Technology. ] [ Load Technology ] QK ] [ Abbrechen ] ‘ [bemehmen | [ Hitfe:
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2.) Wéhlen Sie anschlieBend Setup > Define Pad Shape... Daraufthin 6ffnet sich der Define Pad
, Shape Dialog, hier wahlen Sie den soeben erstellten Pad Style aus. Dricken Sie anschlieBend Edit
.. +Shape...

Define Pad Shape

Pad Style: SO0T223_ausDiF

Edit Shape... |

3.) Im Pad Shape Editor selektieren Sie das bisherige Pad Shape und |8schen es.

4.) Dann wahlen Sie mit File > Import Design Data ihr DXF-File aus. Im Import DXF-Dialog stellen
Sie im oberen Teil fir die angezeigten DXF-Layer den Import-Layer <Default Shape> ein, ggfs. muss
der Schalter Use DXF Cutouts gesetzt werden. Stellen Sie das korrekte Format (mm, inch, Dezimal-
stellen) ein. Nach Bestatigung des Dialogs mit OK werden die DXF-Daten importiert.

DXF Import X
Urits [T Use Map File

@ Imperial: Mo DiXF Mapping file selected.

@ Metric:  mm - Browse. . Save Tao..

Scaler  1.000

Align DXF 0,0to Origin: - Design Coardinate Origin

Shape |tems

DXF Layer Transfer | ltem Type Layer
0 Doc Shape [<Default Shapes
SCHRAFFUR Doc Shape WM<Default Shape=
SICHTBARE_KANT) Doc Shape [<Default Shape=
SKIZZIERGEOMET Doc Shape J<Default Shape>
SKIEZZIERGEOMET Doc Shape WM<Default Shape=

() Cutouts on Separate DXF Layers | @ [T] Placement Sites Settings...
[ Create Pads From Copper

Text [tems

DXF Layer Transfer Layer
il Testpunkte B-Seite
SCHRAFFUR Testpunkte B-Seite
SICHTBARE_KANTEN_DI Testpunkte B-Seite
SKIZZIERGEOMETRIE_DIN Testpunkte B-Seite
SKIZZIERGEOMETRIE 1S Testpunkte B-Seite

Eventuell sollte das importierte Shape gedreht werden, da Pulsonix Dimensionen von Shapes immer mit
Width < Length (Breite kleiner als Lange) angibt. Die in der Technology ausgewiesenen Mafle wirden
sonst nicht mit dem Shape Gbereinstimmen.
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5.) Nun muss nur noch der Nullpunkt an die gewinschte Stelle verschoben werden. Soll dieser genau in
der Mitte liegen, bietet sich die Verwendung von Construction Lines an. Mit Insert > Construction
Lines > Line und der Auswahl RMB > Along Shape werden nacheinander die du3ersten Shape-
Konturen angeklickt.

Cancel Ingert Canstruction Lins

J Insert Construction Cirde

Delete Visible Construction Lines

Change Layer... L

Harizantal And Vertical
Harizantal Line

Viertical Lime

| -—J—[ Along A Seqment
TP
Targent

Bigect

Divide

Srep To Ttem

Snap To Arc Centre

Change Grid

Ohne den Befehl abzubrechen, wird danach RMB > Bisect gewdhlt. Nacheinander werden nun erst
die beiden horizontalen und dann die beiden vertikalen Hilfslinien angeklickt. Mit Esc wird der Befehl
beendet.

Cancel Insert Consiruction Line

Insert Canstruction Circe
Delete Visble Conatruction Lines

Change Laver...
Rotate By 90
Rotate One Step
* change Rotation Step...

Herizontal And Vertical
Horizontal Line
Werbcal Line

Change Angle To
Along A Segment

Through Twe Paints

T_l Divide Angle Between Lines

« | snapTa [tem

Snap To Arc Cenire

Change Grid

Mit einem Klick auf eine leere Stelle im Design und RMB > Place Coordinate Origin wird der Nullpunkt
auf den Kreuzungspunkt der Constructions Line verschoben. Dabei muss die Option RMB > Snap to
Construction Lines aktiviert sein.
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. 6.) Das Padshape kann nun gespeichert werden und ist damit Bestandteil der Technologie.

< N
D
. 4 ™,

e
J

N

| v

Q.

/

Pads mit unterschiedlicher Form auf Top und Bottom

1.) Erstellen Sie in der Technology > Pad Styles einen neuen Style. Die Pad-Gréfle und Form, gilt
grundsétzlich erstmal fir alle Layer.

2.) Selektieren Sie diesen Pad Style und wéahlen Sie anschlieBend By Layer. Darauthin dffnet sich der
Edit Pad Style By Layer Dialog, hier wahlen Sie unter Layer den Layer, fir den eine andere Form oder
GréBe definiert werden soll. Sie kénnen explizit einen einzelnen Layer wahlen, dann wird die Form
und Groéfle des Pads nur fur diesen Layer gecéindert. Wenn Sie den System-Layer <Top Side> wdhlen,
wird die Form und Gréfe fir alle der oberen Seite zugehoérigen Layer, also auch z.B. Solder Mask
gedndert.
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WICHTIG:
Anderungen die Sie an dieser Stelle vornehmen, betreffen alle Pads die diesen Style
verwenden!
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Wenn Sie ein Bauteil im PCB Editor von Top auf Bottom Spiegeln (Mirror), werden die By Layer Definitionen
erst mitgespiegelt wenn Sie den Haken bei Designsettings > General Pad Exceptions Setzen.

S
S\

Pad Bxceptions

[ :Mimror with Component:

Segmentierte Lotpasten-Shapes

1.) Erstellen Sie in der Technology > Pad Styles einen neuen Style, der die gewiinschte Pad-Gréfle
hat, in diesem Beispiel fir das Thermalpad eines TQFP100-Bausteins quadratisch, 12 mm.

Styl
= ;Y :: 4 sty Name Layer Shape Width Length | DrillHole | Plated
pad-sqr-01.85-p-01.01 Square 72.8+ 19.4- [zl
Track Styles pad sor 01,85 p 01,02 Square 738e 3, v L Bt |
Line Styles il
pad-sgr-01.85-p-01.10 Square 72.8+ .4 | -
Text Styles pad-sqr-01.90-p-01.00 § e 354 il
Hatch Styles pad-sqr-01.80-p-01.20 Edit Pad Style - u 7. 472+ [¥] Delete
4 Rules pad-sqr-01.95-p-01.10 = 6.8- 433+ [¥]
Spacing Rules pad-sqr-02.00-p-01.30 Neme:  sORzod | 78.7+ 51.2 il Delete Unused
Design Rules pad-sqr-02.10-p-01 20 - = a7 473+ il
~02.20-p-01.50 For Use By 866 58.1- il
23 Layers pad-sar P ¥ =~ i By Layer...
Layers pad-sqr-02.25-p-01.40 [ Thiough Hole Pads [ Vias 886- 551+ v
pad sqr 0260 p 01.50 Surface Mount Pads Micro-vias 102.4- 9.1 [¥]
Layer Spans pad-usr-00.30-n-00 30-00 00 @ = 1496% 11035 00 [
Layer Classes pad-usr-01.65x03.80 - 65.0- 149 6+ 00 il
Materials pad-usr_01.B5x02 20x00.20 ape: T28v 6.6+ 0o il
CAM Plots pad-usr-11.90x03.20x00.85-p-00.60x01 Type:  Square m Width: 120 748+ 126.0- Special 7]
Attribute Names pad-usr-01_80x04 3000 85 _ 748+ 1693 Special il
pad-usr-01 95x02 45 Offsst; 0.0 00 Lengt: [120 | 1299+ 965 00 ]
pad-usr-02.80-p-03.20-01.10 11820 1307+ 433 il
pad-usr-02.80-p-03.20-01.10-001 1142 130.7+ 433+ 7]
pad-usr-02.90-p-03.40-01.10 Dill: 133.9- 90.2- 433+ il
pad-usr-11.00x07 70 Flated Thiough: ] 4331 3031+ 00 il
pad-usr-16.50x21.80 ) 685.0+ 8996+ 0 il
pad-usr-16.50x21.81 Gize: 0.0 Shape: Found - 7677+ 984.3- 0.0 ]
REC_X00.30'Y02.00 13.8- 787+ 0.0 I
RND_01_30B01.10 Oifset: 0.0 04 513 433¢ il
RND_01.80B01.60 708 63.0- il
Style1 76.3- 39.4- ]
Style2 76.8- 39.4- il
Style3 — 768~ 38.4- il
tp-rnd-01.00 "Round T 94 0.0 [
via-rnd-01.00-p-00.30 Round 39.4- 11.8+ [#] -
[ Orlly Show Used Entries
[ Save Technology. ] [ Load Technology... ] OK ] l Abbrechen l | Ubemehmen | l Hiffe: l

2.) Selektieren Sie diesen Pad Style und wahlen Sie anschlieBend By Layer. Darauthin &ffnet sich der Edit
Pad Style By Layer Dialog, hier wéhlen Sie unter Layer den Layer fir die Lotpaste aus. Die Vorgabe
fur die Lotpaste sieht in diesem Fall 9 Flachen der Gréfle 2.5 mm mit einem Zwischenraum von 0.4
mm vor, daher kann fir das Pad in der Mitte hier bereits die Gréle 1mm eingegeben werden. Wenn
die Vorgabe fir die Lotpaste vollstandig asymmetrisch ist, kann es sinnvoll sein, hier die Padgrofie ,0”
einzugeben. Mit OK schlielen Sie die Technologie.
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23 Styles
% Pad Styles
Track Styles
Line Styles
Text Styles
Hatch Styles
23 Rules
Spacing Rules
Design Rules
23 Layers
Layers
Layer Spans
Layer Classes
Materials
CAM Plots
Attribute Names

[/ Only Show Used Ertries

Name [ Layer [ Shape [ width Length | Drill Hole Plated
pad-sqr-01.85-p-01.01 ‘Square 728 39.4- ]
. 7287 B4 [Fi]

Edit Pad Style By Layer &J 5 EL AT
pad-sqr-01 80-p-01 00 7482 B4 7]
pad-sqr-1 50-p-01 20 Name:  SOR_1200 748r 4724 il
pad-sqr-01.95 783 4337 ]
pad-sqr-02.00-p-01.30 Type: Ey Layer - 787+ ]
pad-sqr-02 10-p-01 20 827 ¥
pad-sqr-02.20-p-0150 Layer: 36,6+ [
pad-sqr-02.25-p-01.40 <Top Side> Al 88.6- =
pad ar 62 60,5 51 56 Shape: | Component Pads B-Seite ST
pad_usr_00.30-n_00 30-00 00 Type g:a:::ﬂ\?ﬂcg?‘;‘t&s-.ﬁe\te 20 1496+ e
pad-usr-01.65x03.80 Offser. | WaEmelsimaste B-Seite bo _Eo Qe 49,6+ 00 ¥
pad-usr-01.85x02 20x00.20 * | Klebepunkle B-Seite a5 2 256+ 0.0 7
pad-usr-01.50x03 20x00.85-p-00 80x01. 748< 1260- Special [
pad-usr01 80%04.30%00 85 eepion B e : 7482 1693 Special [
pad-usr-01 95x02 45 Tectpunkte B-Geits 12957 965 00
pad-usr-02.90-p-03.20-01.10 “wite: Link B-Seite 1142 1307+ 4335 ¥
pad-usr-02.90-p-03.20-01.10-001 1_B-Seite 114.2- 130.7+ 433+ ¥
pad-usr_02.50-p-03.40-01.10 gﬂdﬁémikggﬁtg-mDP’“ESKe B 1335 803 4334 il
pad_usr-11.00x07 70 sussembly, Symbol. Top Bestickul 4331 3031+ 00 Hl
pad-usr-16.50x21.80 Sikscreen Symbol Tap Besticky 8850+ 8996+ 0.0 ]
pad-usr-16.50x21.81 Assemblpalue_Top [Bestiickung 767.7+ 984.3- 0.0 ]
REC_X00.30v02.00 AssemblyName_Top [Bestickung 138 787+ 00 B
AND_01.3080110 gﬂi:za‘““gmmzk B-Seite 512 433+ [
RIND_ 0180801 60 T lrnen-d 709 83.0- V]
SQR_ 1 |nnend4 12,0 )
Stylet g_}nnen—gg
Style2 Fimant?
Styles &_Innen-03
tp-rnd-01.0d 9 Innen-09
via_rnd.01.06.p-00.30 Soldeimask_Battom [Ltstopmaske 394 fi8e =

99_L-Seite: L
Component Pads L-Seite

Save Technology... ] [ Load Technology.. ]

0K

| [ Abrechen | [(Obemehmen | |

Hilfe

3.) Figen Sie nun ein Pad mit diesem Style im Bauteil an der gewiinschten Position ein. Auf dem Layer der
Lotpaste sehen Sie ein kleines Pad. Die zusétzlichen Flachen werden auf dem Layer fir die Lotpaste als
Doc Shape eingefigt. Als Strichstérke empfiehlt sich 0.1 mm. Fir die Konstruktion und Positionierung
der Doc Shapes kénnen entweder passende Rastereinstellungen oder Construction Lines genutzt

werden.

{<Comnonen

101
N

Name>}

‘Gancel Add Polygon
%/ Type Coordnate...

Change Layer...
Change Styk.

Folow Construction Lines
Use Construction Regons
Snap To Ttem

4.) Nach dem Einfigen aller Pasten Shapes speichern Sie den Footprint in der Library.
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ENTDECKEN SIE AUCH UNSERE ANDEREN TOOLS:
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